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Exposé des faits et concl usions

0321.D

L'intimée est titulaire du brevet européen n° 0 363 235,
qui a été délivré sur |a base de | a demande de brevet

eur opéen n° 402 448. 8.

Une opposition a été fornmée contre ce brevet aux notifs
gque, au vu de D1 = JP-A-60-143 871, D2 = US-A-4 031 852
et D3 = JP-A-62-185 321, |'objet du brevet n'était pas

nouveau ou n'inpliquait pas d activité inventive.

Le brevet a été nmintenu sous fornme nodifi ée.

Les deux seul es revendi cations indépendantes du jeu de
8 revendications telles que maintenues ont |le texte

sui vant

"1. Procédé pour revétir un substrat, notamrent en une
mati ére sem -conductrice, telle que le silicium ou en
une nmatiere mnérale, telle que le verre, d une couche
de résine par exenple photosensible, en vue de la
fabrication de conposants, notament él ectroni ques ou
opti ques, procédé dans | equel une dose de résine en
solution est déposée sur |e substrat en position sur un
plateau circulaire rotatif, la résine étant étal ée en
couche mnce par la rotation rapide et accél érée du

pl at eau en nméne tenps que |'évaporation du sol vant

| ai sse subsister sur |e substrat |a couche de résine

d' épai sseur souhaitée, procédé selon |equel on superpose
sur le plateau circulaire (1) un couvercle

concentrique (12) en forme de cuvette renversée en

défini ssant un vol une gazeux enfermant |e substrat (3)
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et on provoque la nmse en rotation de ce couvercle avec
| e plateau, de sorte que ledit volunme gazeux soit
entrainé en rotation synchrone avec le plateau et le

couvercl e,

caractérisé en ce que |'on applique ledit couvercle (12)
sur ledit plateau circulaire (1) de facon qu'il repose
par ses bords, sans étanchéité, sur ledit plateau
circulaire (1) et que ledit volune gazeux enfermant |e

substrat (3) soit clos.”

"2. Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon

| a revendication 1, destiné au revétenment d' un substrat,
not ammrent en une mati ere sem -conductrice, telle que le
silicium ou en une natiere nminérale, telle que le
verre, par une couche de résine, notament

phot osensi bl e, en vue de |la fabrication de conposants,

not amment él ectroni ques ou opti ques,

ledit dispositif conportant une source de résine (9, 9')
en solution apte a déposer une dose de résine sur la
surface du substrat, et un plateau (1) récepteur du
substrat (3) et nmuni de noyens d'inmmobilisation dudit
substrat sur |le plateau, de sorte que la rotation du

pl ateau (1) provoque |'étal ement en couche mnce de |la
résine sur la surface du substrat, ledit dispositif
conportant un couvercle de cl oi sonnenent en fornme de
cuvette renversée pernettant d enferner ledit substrat
dans | ' espace gazeux situé au-dessus du pl ateau et étant
apte a étre ms en rotation synchrone avec | e pl ateau,
de facon a entrainer |a couche d'atnosphéere gazeuse
située au-dessus du substrat dans un nouvenent de

rotation synchrone avec ce dernier,
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caractérisé en ce que ledit couvercle de

cl oi sonnenment (12) repose par ses bords sur le

plateau (1), au-dela des bords du substrat (3) et en ce
qgue | " appui du bord du couvercle (12) sur le plateau (1)
est réalisé sans étanchéité, pernettant ainsi |e passage
et |' échappenent par suite de la force centrifuge de

| " excés de résine en solution dégagée depuis |le
Substrat. "

La décision intermédiaire de |a Division d' opposition

est fondée sur |les argunents suivants

Selon |"invention, come indiqué dans |a

revendi cation 1, |e couvercle concentrique (12) en forne
de cuvette renversée est appliqué sur |le plateau
circulaire (1) de facon a ce qu'il repose sur ses bords,
sans étanchéité, sur ledit plateau circulaire; |e vol une
gazeux enfermant | e substrat est clos parce que |es
bords sont en contact avec le plateau et il n'y a pas

d' ouvertures a la périphérie comme dans les figures 3 et
4 de D1. Le plateau étant réalisé sans étanchéité,

| ' excédent de résine peut glisser sur |le plateau et
passer entre |le plateau et | e bord du couvercle par
suite de la force centrifuge pour s'échapper vers

| "extérieur lors de | a phase de centrifugation.

Par conséquent, la revendication 1 est claire.

Aucun des docunents D1 a D3 ne conprend |es
caract éri stiques des parties caractérisantes des
revendications 1 et 2, et |'objet de ces revendi cations

est donc nouveau.
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Le but nentionné dans | e brevet contesté consiste a
éviter les turbul ences du vol unme gazeux environnant |e
substrat pour pouvoir obtenir des filns de résine
réeguliers et unifornes, méne dans le cas ou |ledit
substrat est quadrangul aire et/ou présente une grande
surface. Ces probl énmes de turbulence a I a base de |la
présente invention ne sont pas connus de |'état de la

techni que, ni directenent, ni indirectenent.

Dl représente |'état de la technique |le plus proche. Le
but de | a technique décrite dans D1 consiste a prendre
garde que la résine ne durcisse pas trop vite en évitant
en particulier, dans |'atnosphere entourant |e substrat,
les variations de la tenpérature, de |'"humidité, de |la
tensi on de vapeur du solvant, et ledit but est, par

conséquent, différent de celui de |'invention contestée.

Selon |l es revendications 1 et 2 contestées, |e volune
gazeux conpris entre le plateau circulaire plat et le
couvercle concentrique est un volune clos et, du fait
méme de son isolenent par rapport au reste de

| " environnenent, il est entrainé en rotation synchrone
avec le plateau et |e couvercle. En particulier, les
chi canes radi al es di sposées sur la paroi intérieure du
couvercle (12) ne causent pas de turbul ences, nmais au

contraire ont un effet positif.

Par conséquent, le procédé et le dispositif des
revendi cations i ndépendantes 1 et 2 résolvent un

probl éme non connu et ne peuvent donc étre considérés
comme évidents, d autant plus que |es caractéristiques
constituantes ne sont ni connues ni évidentes pour

| " honrme du neétier.

0321.D Y A
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L' obj et des revendications 1 et 2 inplique donc une

activité inventive.

L' opposante a formeé un recours a |'encontre de cette

déci si on.

Au cours de la procédure orale du 20 janvier 1999, qui
avait été convoquée par |la Chanbre de recours et qu
avait été requise a titre subsidiaire par |la requérante,
["inti me a déposé une nouvelle revendication 1 et une
nouvel l e page 5 de |la description, ladite revendication
conportant |a caractéristique additionnelle finale

sui vante :

"pour soustraire la surface du substrat en rotation et
porteur de la résine en solution dans |e solvant en
cours d' évaporation, a toute interférence avec

| " at nosphére gazeuse anbi ante et cependant, pernettre a
| " excés de résine en solution dégagée depuis | e substrat
de fluer sous |'action de la force centrifuge entre
ledit plateau (1) et ledit couvercle (12)".

La requérante (opposante) a soum s |es argunents
suivants a | ' appui de sa requéte d' annulation de |a

déci si on contestée et de révocati on du brevet

Dans | ' expression de |a revendication 1 selon |aquelle
on applique le couvercle (12) sur |e plateau

circulaire (1) de facon qu'il repose par ses bords, sans
étanchéité, sur ledit plateau circulaire (1) et que le
vol une gazeux enfermant |e substrat (3) soit clos, il y

a une contradiction entre les ternes "sans étanchéité",

0321.D
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d' une part, et "clos", d autre part. De plus, ces
termes, pris isolénent, sont anbigus. Ce défaut subsiste
méne en tenant conpte de |'expression conpl énentaire de
| a méne revendi cation, selon |aquelle, pour soustraire

| a surface du substrat en rotation et porteur de la
résine en solution dans |le solvant en cours

d' évaporation, a toute interférence avec |'atnosphére
gazeuse anbi ante et cependant, pernettre a |'exces de
rési ne en solution dégagée depuis |l e substrat de fluer
sous |'action de la force centrifuge entre ledit

plateau (1) et ledit couvercle (12).

Il convient aussi de remarquer qu'il ressort du texte de
| a présente requéte q' une fente ou toute autre forne
d' ouverture est toujours formée entre |l e couvercle et le
pl ateau, cette fente ou ouverture pouvant d' ailleurs

étre trés mnce.

Sans une caractéristique suppl énentaire précisant que le
pl ateau et | e couvercle ne conportent pas d' ouvertures
permanentes, la revendication 1 n'est pas claire. Cette
obj ection concerne aussi |es revendications 2 a 8 de

di spositif, dans |lesquelles | es nbyens nécessaires au

procédé ne sont pas nentionnés.

Contrairenent a |'opinion de |a Division d opposition,

| e probl ene de turbul ences du mlieu gazeux entourant le
substrat sur lequel |a résine est déposée et résolu par

| a présente requéte était connu, en particulier de D3,
gui décrit une installation conportant des él énents
supprimant de telles turbul ences. Le problene et des

sol uti ons adéquat es étant connues, et étant donné qu'i

y a toujours une fente, néne tres mnce, entre le
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pl ateau et le couvercle, il était évident d' aménager

| esdites fentes de facon a ce que le volune entourant |e
substrat ne soit pas soums a des interférences avec

| " at nosphére anbi ante tout en pernettant a |la résine de

fluer sous |"action de la force centrifuge. L'objet des

revendi cations, en particulier des revendications de

di spositifs dans |l esquelles | es nobyens ne sont pas

préci sés, n'inplique donc pas d' activité inventive.

L'inti me a argunenté conme suit a |'appui de sa requéte

de maintien du brevet sous forne nodifiée

La revendication 1 ne conporte pas d' anmbiguité car |es
ternmes utilisés, "clos", "sans étanchéité" sont

conpr éhensi bl es sans problenes ; les ternes

suppl émentaires par | esquels |a surface du substrat en
rotation et porteur de la résine en solution dans le
sol vant en cours d' évaporation est soustraite a toute
interférence avec |'atnosphére gazeuse anbi ante et
concernant de plus |"action de la force centrifuge sur
la résine, pernettent de préciser, en accord avec

| " exenpl e de réalisation dans |a description, |'objet

revendi qué, qui est donc clair.

0321.D Y A
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Le procédé connu de D1 est effectué dans un vol une
gazeux enfermant |e substrat et défini par un plateau
inférieur (21 ; 31) et un couvercle (22, 32) superposé
sur celui-ci, ledit volune gazeux n' étant pas clos, mais
ouvert, car |'enceinte formée par ces deux pieces
conporte, a la périphérie, au noins une ouverture
permanente (23, 33). Ceci entraine des turbul ences dans
| " at nosphére autour du substrat, ce qui peut causer des
désavantages quant a |'unifornmté de |a couche de

r ési ne.

Le procédé de | a présente requéte propose une solution a
ce probl ene. Cette solution, un volunme gazeux clos nais
non étanche en ce sens que la résine peut fluer entre

| es bords du plateau et du couvercle sous |'effet de |a
force centrifuge a laquelle est soum s |e dispositif,

n' est pas connue de D3, qui propose des nobyens
différents, en particulier une plaque pour enpécher de
tell es turbul ences. Par conséquent, |'objet de |a
revendi cation 1 de procédé, come cel ui des
revendi cati ons de dispositif, inplique une activiteée

i nventive.

Motifs de | a déci sion

1. Le recours est adm ssi bl e.

2. Admissibilité des modifications

La Chanbre est d' avis que |es nodifications apportées au
brevet et conduisant a |la requéte de |'intimée sont

0321.D Y
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adm ssibles, et la requérante n'a d"ailleurs pas
présenté d' objection a cet égard (art. 123(3) et
(2) CBE).

Clarté

La requérante a objecté que, dans |'expression de |la
revendi cation 1 selon |laquelle on applique le

couvercle (12) sur le plateau circulaire (1) de fagon
qu' il repose par ses bords, sans étanchéité, sur ledit

pl ateau circulaire (1) et que |le volunme gazeux enfermant
| e substrat (3) soit clos, il y aurait une contradiction
entre les ternes "sans étanchéité", d' une part, et
"clos", d autre part, ces ternmes étant d' ailleurs

anbi gus.

Selon la requérante, ce défaut subsiste nméne en tenant
conpte de |'expression conpl énentaire de |a néne

revendi cati on

"pour soustraire |la surface du substrat en rotation et
porteur de la résine en solution dans |e solvant en
cours d' évaporation, a toute interférence avec

| ' at nosphére gazeuse anbi ante et cependant, pernettre a
| " excés de résine en solution dégagée depuis | e substrat
de fluer sous |'action de |la force centrifuge entre

ledit plateau (1) et ledit couvercle (12)".

Cependant, | a Chanbre considere que cette objection

n' est pas fondée.

En effet, il ressort de |'ensenble de |la revendication 1

gue |'on applique ledit couvercle (12) sur ledit plateau

0321.D
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circulaire (1) de fagon qu'il repose par ses bords sur
ledit plateau circulaire (1) et que ledit vol une gazeux
enfermant |le substrat (3) soit clos, ceci étant réalisé
"pour soustraire la surface du substrat en rotation et
porteur de la résine en solution dans |e solvant en
cours d' évaporation, a toute interférence avec

| " at nosphére gazeuse anbi ante.

La revendi cation 1 concerne donc un procédé dont

certai nes caractéristiques ou étapes sont définies de
facon fonctionnelle ; en particulier, Ie volune gazeux
défini par |e couvercle concentrique (12) en forne de
cuvette renversée superposé sur |le plateau circulaire
étant clos et soustrait a toute interférence avec

| " at nosphére gazeuse anbi ante, ceci exclut que ledit

pl ateau circulaire ou ledit couvercle concentrique
conporte des ouvertures pernmanentes qui pernettraient
une telle interférence avec |'at nosphére gazeuse

anbi ant e.

Ceci exclut aussi que ledit couvercle concentrique en
forme de cuvette renversée soit superposé sur |ledit
plateau circulaire (1) de facon a forner des fentes ou
autres ouvertures permanentes entre |l e couvercle et le
pl at eau, qui pernettraient égal ement une telle

interférence avec |'atnosphére gazeuse anbi ante.

De plus, on peut aussi déduire de |'ensenble de |a
revendi cation 1 que |'on applique ledit couvercle (12)
sur ledit plateau circulaire (1) de facon qu'il repose
par ses bords, sans étanchéité, sur l|ledit plateau
circulaire (1), ceci étant réalisé pour cependant

pernettre a |'exces de résine en solution dégagée depuis

0321.D Y A
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| e substrat de fluer sous |'action de |la force
centrifuge entre ledit plateau (1) et ledit
couvercle (12).

Par conséquent, |a superposition du couvercle
concentrique (12) en forme de cuvette renversée sur le
pl ateau circulaire est telle que, sous certaines
conditions et en particulier lorsque |la résine en
solution est sounm se a une force centrifuge, |'exces de
rési ne en solution dégagée depuis | e substrat peut, sous
| "action de ladite force centrifuge, fluer entre ledit
plateau (1) et ledit couvercle (12), ce qui entraine
que, dans ces conditions particuliéres, des fentes ou
autres ouvertures tenporaires entre le couvercle et le

pl at eau ne sont pas excl ues.

Concernant ce dernier point, |la requérante a aussi
soum s | "argunent qu'il peut ressortir du texte de la
présente requéte g une fente ou toute autre forne

d' ouverture est toujours formée entre le couvercle et le
pl ateau, cette fente ou ouverture pouvant d' ailleurs
étre trés mnce, et qu'il serait nécessaire de préciser,
pour bien distinguer |le procédé du brevet attaqué de
|"art antérieur, que |'enceinte ne conporte aucune

ouverture permanente.

Cet argunment ne peut convaincre non plus. En effet,
come exposé ci-dessus, puisqu'il est précisé que le

vol une gazeux enferné dans |'enceinte est clos et est
soustrait a toute interférence avec |'atnosphére gazeuse
anbiante, il ne peut y avoir une fente ou ouverture

permanente pernettant une telle interférence.

0321.D Y A
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On peut remarquer par ailleurs qu'il ressort de la
revendi cation 1 que, lorsque sous |"action de la force
centrifuge |'exces de résine peut fluer entre le

plateau (1) et |le couvercle (12) et donc qu'une fente ou
autre ouverture tenporaire est fornée entre ces deux

él éments, ceci ne concerne que la résine, car rien

n' i ndi que que | ' espace entre le plateau circulaire et le
couvercle n'est plus clos en ce sens qu'il n'"est plus
soustrait a toute interférence avec |'atnosphere gazeuse
anbi ant e.

La requérante a aussi soumi s |'argunent que la

revendi cation 2 et les revendications 3 a 8 qui en
dépendent ne sont pas claires car elles concernent un
di spositif et ne conportent aucune information sur |es
noyens nécessaires pour la mse en oeuvre du procédé de
| a revendi cation 1.

Cependant, étant donné que ces revendi cations renvoient
directement ou indirectement a la revendication 1 qui,
comme on |'a vu ci-dessus, contient toutes |les

i ndi cations, en particulier sous fornme fonctionnelle,
pour définir | es étapes du procédé, ces revendications
de dispositif contiennent aussi |es indications
nécessaires a une définition adéquate des noyens

utilisés pour nettre en oeuvre | e procédé.

I nci demment, on peut aussi remarquer gu' au noins un node
de réalisation est contenu dans | a description, et que
la requérante n'a élevé d objection ni en ce qu

concerne |l e support des revendications par |la
description, ni en faisant valoir une contradiction

entre la description et |es revendicati ons.

0321.D Y A
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Par conséquent, |a Chanbre est d' avis que |es
revendi cations de | a présent requéte satisfont aux
conditions de |'article 84 CBE, en particulier en ce qu

concerne la clarté.

Nouveauté

L' obj et des revendi cati ons est nouveau au sens de
|"article 54 CBE, et ceci n'a pas été contesté par |la

requérante.

Activité inventive

Le procédé connu de D1 (voir les revendications 1 a 3 ;
voir aussi les figures 3 et 4) est du nméne type que le
procédé de | a présente requéte ; cependant, |e procédé
connu est effectué dans un vol unme gazeux enfermant |e
substrat et défini par un plateau inférieur (21 ; 31) et
un couvercle (22, 32) superposé sur celui-ci, ledit

vol une gazeux n'étant pas clos, mai s ouvert, car

| " enceinte formée par ces deux pieéeces conporte, a la
périphérie, au noins une ouverture pernmanente (23, 33)
qgual i fi ée, dans |l a traduction en | angue angl ai se fournie
par | a requérante, de "opening portion", air gap" ou

"smal | hol e".

Il est crédible que, comme |l e sounet |'intingée,

| " at rosphére autour du substrat est turbulente en raison
de cette ouverture a |la périphérie du volunme enfermnt

| e substrat, et que ceci peut causer des désavant ages

guant a |'uniformté de | a couche de résine.

Le procédé de | a présente requéte propose une solution a
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ce probléne : on applique |le couvercle sur |le plateau
circulaire de fagon qu'il repose par ses bords, sans
étanchéité, sur ledit plateau circulaire et que |edit

vol ume gazeux enfermant |e substrat soit clos ; ceci est
ef fectué de facon a soustraire la surface du substrat en
rotation et porteur de la résine en solution dans le

sol vant en cours d' évaporation a toute interférence avec
| " at nosphére gazeuse anbi ante ; cependant, ceci est
réealisé de facon a pernettre a |'excés de résine en

sol uti on dégagée depuis |l e substrat de fluer sous

| "action de la force centrifuge entre ledit plateau et

| edit couvercle.

De |"avis de la Chanbre, de telles caractéristiques
pernettent de résoudre | e probl éne nentionné ci-dessus.

D2 (voir colonne 1, ligne 5 a colonne 2, ligne 31)
concerne un dispositif de centrifugation pour des

pl aquettes sur |esquelles est déposé du sang qui doit
étre exam né au nicroscope, et n'appartient donc pas au
domai ne techni que de |l a présente requéte. Par
conséquent, |'honmre du nétier de D1, concerné par |les
probl énes de |'étalenent de la résine, n"'a a priori pas
de raison de consulter un docunent dans |equel d'autres
probl énmes sont résolus, qui sont liés a la structure ou
| a conposition, toutes deux tres spécifiques, du sang.
Certes, D3 (voir les figures 1 et 2) concerne |l e néne
type de dispositif et la solution du méne probl énme que
| a présente requéte. Cependant, selon |la traduction en
| angue angl ai se fournie par |la requérante, |la solution
pr éconi sée dans de docunent, c'est-a-dire une plaque
("turbulent flow preventing plate") (4) supprimant |es

turbul ences du mlieu gazeux entourant |e substrat (1),
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est différente de la solution de |la présente requéte.

Par conséquent, pour |'home du nmétier, |le procédé de |a
présente revendi cation 1 ne découl e pas d' une mani ere
évidente de |'état de la technique, et il inpliqgue donc
une activité inventive au sens de |'article 56 CBE

En conséquence, |a présente revendi cation 1 est
brevetable au sens de |'article 52(1) CBE, et ceci
s' applique égalenent a la revendication 2, qui définit

la meéme technique en ternes d' appareil.

Donc, conpte tenu des nodifications apportées par le
titulaire du brevet, le brevet et |'invention qui en
fait |' objet satisfont aux conditions de |a Convention
et le brevet peut par conséquent étre mai ntenu sous
cette forme (article 102(3) CBE)

Di spositif

Par ces notifs, il est statué conmme suit

1. La décision attaquée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée a |'instance du prem er degré
afin de maintenir le brevet tel qu'il a été nodifié dans

| a version suivante :
Description :

page 5 telle que présentée au cours de |a procédure

orale ;
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colonnes 1 a 3 et 5a 7, et pages 6, 7 et 7a en annexe a
| a décision intermédiaire de Ia Division d' opposition

Revendi cati ons :
n° 1 telle que présentée au cours de |la procédure orale ;

n° 2 a 8 en annexe a ladite décision

Dessi ns

figures 1 et 2 en annexe a | adite déci sion.

Le Geffier : Le Prési dent

P. Muartorana E. Turrini
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